2011第六届CMAI印度国际通讯展览会
展会名称：2011第六届CMAI印度国际通讯展览会| ICOMM2011
展会日期：2011年8月21日—22日
展会地点：印度新德里NSIC展馆

展出费用：3500美金/9平米标准展位;标准展位配置：1桌2椅、220V电源插座1个、公司楣板。
参展范围： 

1、通讯产品：CDMA手机、双模手机、智能手机、特色手机、可视电话、配套及周边产品   

2、电脑周边及软件：平板电脑、上网本、笔记本、电纸书  PDA、计算机配件及部件、显示技术、主 板及配件、声卡、显卡、游戏控制盘等、外部存储设备、办公自动化、系统软件、通讯软件、程序多媒体应用系统；
3、数码影音、消费电子：MP3、数码影像、投影仪、摄像机、移动媒体、DAB接收机等。
组展单位：



  印度电子通讯制造行业协会CMAI

  印度贸易与出口中心TEPC

  联发科技股份有限公司MTK

  台湾区电机电子工业同业公会TEEMA
  深圳市移动通信联合会 SZMCA
由于时间紧迫，请有意向的企业在7月31日前填写报名回执并与我会联系。
联系人：林灿光   手机：15889455943    QQ：279911487

邮箱： shinelin@szmca.org / sztrj2008@126.com      
网站：www.szmca.org
开户银行：深圳发展银行深圳科技支行

户名：深圳市移动通信联合会

账号：11009078605702

地址：深圳市南山区新兴产业园高新南一道013号赋安科技大厦B座803（TCL大厦后面）
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                                 深圳市移动通信联合会

                                    2011年7月8日
